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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Wandbelag (1) für die bestimmungsgemäß dauerhafte Aufbringung auf einer Hausinnenwand (2a) zur Verhinderung
von Schimmelbefall an einem kühlen Wandbereich (5) der Hausinnenwand. Der Wandbelag (1) ist durch ein thermisch leitfähiges Vlies, Gewebe
oder eine Beschichtung eines Trägermaterials (8, 9, 10) gebildet, bestehend aus einem Material mit einer Wärmeleitfähigkeit von mehr als 200W/
m·K. Der Wandbelag (1) ist nicht-elektrisch und bestimmungsgemäß dafür vorgesehen, derart flächig auf die Hausinnenwand (2a) aufgebracht
zu werden, dass er den kühlen Wandbereich (5) als auch einen an den kühlen Wandbereich angrenzenden wärmeren Wandbereich (4) überdeckt
und dadurch vom wärmeren Wandbereich (4) Wärme aufnimmt und zum kälteren Wandbereich (5) leitet, um die Oberflächentemperatur des
kühlen Wandbereichs (5) um 1-3°C zu erhöhen. Die Erfindung betrifft ferner eine Anordnung des Wandbelags (1) auf der Hausinnenwand (2a), ein
Verfahren zu dessen Aufbringung und dessen Verwendung für das erfindungsgemäße Verfahren.
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